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TMS470M and TMS570 
Transportation and Safety MCUs 

The TMS470M and TMS570 microcontroller family enables developers to easily create safety-related applications for the transportation  
industry. TMS470M microcontrollers use the widely adopted ARM® Cortex™-M3 CPU running at 80MHz while the TMS570 microcontrollers 
integrate dual ARM® Cortex™-R4F floating point processors in lock-step running up to 160MHz. Both series of microcontrollers 
are qualified to the AEC-Q100 specification and are specifically designed with many integrated safety features that make it easier to certify  
to automotive and transportation safety standards. There is also a wide range of flash memory configurations, connectivity and  
control peripherals including CAN, FlexRay, LIN/UART, multi-buffered SPI, multi-buffered Analog to Digital converters and the powerful High 
End Timer co-processor module (HET).

• Efficient 16/32-bit ARM® Cortex™-M3 CPU available today  
 up to 80MHz
• Developed specifically for safety critical systems needing   
 IEC61508 SIL1 or SIL2 ratings 
• Scalable embedded Flash memory options between  
 256KB to 640KB

• High Performance ARM® Cortex™-R4F floating-point CPU   
 available today up to 160MHz    
• Developed specifically for safety critical systems and   
 IEC61508 SIL3 certified by exida 
• Scalable embedded Flash memory options between 1MB   
 and 2MB 
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TMS470M and TMS570 – A good fit for transportation and safety 

TMS570 

TMS470M和TMS570
用于交通及安全领域的MCU

TMS470M和TMS570微控制器系列使得开发人员能够轻松地构建面向交通运输行业的安全相关应用。TMS470M微控制器

采用了被人们所广泛接纳、运行频率为80MHz的ARM® Cortex™-M3 CPU，而TMS570 微控制器则集成了以锁步模式运行

且频率高达160MHz的双ARM® Cortex™-R4F浮点处理器。这两个微控制器系列均符合AEC-Q100规范的要求，并特别设计

了诸多的集成型安全功能部件，以使其能够更加容易地通过汽车及交通运输安全标准的审查认证。另外，还提供了众多的闪

存配置、连接和控制外设，包括CAN、FlexRay、LIN/UART、多缓冲SPI、多缓冲模数转换器以及强大的高端定时器协处理

器模块 (HET)。

目前可用的运行频率高达80MHz的高效16/32位ARM• ® 

Cortex™-M3 CPU

专为那些需要IEC61508 SIL1或SIL2额定规格值的安全• 

关键系统而特别开发

256KB至640KB的可扩展嵌入式闪存选项• 

目前可用的运行频率高达160MHz的高性能ARM• ® 

Cortex™-R4F浮点CPU

专为安全关键系统而特别开发并通过了由Exida公• 

司主持的IEC61508 SIL3标准认证

1MB至2MB的可扩展嵌入式闪存选项• 

TMS470M和TMS570——交通运输及安全应用的合适选择

    汽车安全系统              混合动力及电动汽车                            越野车                                铁路                  航空航天
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TMS470MF03107SPZ 80 MHz 256 K 16 kB − 2 2 (12) 2 (2) (16) 1 (16) − 4 − − − 100QFP -40..+125C
TMS470MF04207SPZ 80 MHz 384 K 24 kB − 2 2 (12) 2 (2) (16) 1 (16) − 4 − − − 100QFP -40..+125C
TMS470MF06607SPZ 80 MHz 512 K 128 kB − 2 2 (12) 2 (2) (16) 1 (16) − 4 − − − 100QFP -40..+125C
TMS570LS10106SPGE 140 MHz 1 MB 128 kB

−
2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS10106SZWT 160 MHz 1 MB 128 kB 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA
TMS570LS10116SPGE 140 MHz 1 MB 128 kB 2 ch 2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS10116SZWT 160 MHz 1 MB 128 kB 2 ch 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA
TMS570LS10206SPGE 140 MHz 1 MB 160 kB

−
2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS10206SZWT 160 MHz 1 MB 160 kB 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA
TMS570LS10216SPGE 140 MHz 1 MB 160 kB 2 ch 2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS10216SZWT 160 MHz 1 MB 160 kB 2 ch 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA
TMS570LS20206SPGE 140 MHz 2 MB 160 kB

−
2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS20206SZWT 160 MHz 2 MB 160 kB 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA
TMS570LS20216SPGE 140 MHz 2 MB 160 kB 2 ch 2 3 2 (2) (25) 2 (20) 8 (8) 144QFP

-40..+125C
TMS570LS20216SZWT 160 MHz 2 MB 160 kB 2 ch 3 3 2 (2) (32) 2 (24) Yes 16 (8) (32) (16) (16) 337BGA

TMS470M and TMS570 – Software tools

Development kits

TMS470M and TMS570 – Device configurations

Safety MCU demos:
• Safety feature demo
• Ambient light demo
• Temperature sensor demo
• LED light show 
• Source Code viewable via CCS

Other software and tools:
• HET IDE
• PLL calculators
• ECC generator tools
• nowFlash Flash programming tool
• RTOS support

HALCoGen:
• User input on high abstraction level
• Graphical base code generation
• Easy configuration
• Quick start for new projects

Program and debug code using 
Code Composer Studio™ IDE:
• Full featured debugger
• Compiler 
• Linker
• Integrated Flash programming 

USB Development Stick Kits:

• TMS470M = TMDX470MF066USB; TMS570 = TMDX570LS20SUSB
• USB powered
• On board USB XDS100v2 JTAG debug 
• On board SCI to PC serial communication
• Access to select signal pin test points

Full Featured Development Kits:

• TMS570 = TMDX570LS20SMDK
• On board USB XDS100v2 JTAG debug 
• External high speed emulation via JTAG
• On board SCI to PC serial communication

• CAN transceiver
• LEDs, temp sensor, light sensor
• QFP packaged MCU

• Access to signal pin test points
• CAN, LIN and FlexRay transceivers
• LEDs, temp sensor, light sensor

SPRT609
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Important Notice: The products and services of Texas Instruments Incorporated and its subsidiaries described herein are sold subject to TI’s standard terms a nd 
conditions of sale. Customers are advised to obtain the most current and complete information about TI products and services before placing orders. TI assumes no 
liability for applications assistance, customer’s applications or product designs, software performance, or infringement of patents. The publication of information 
regarding any other company’s products or services does not constitute TI’s approval, warranty or endorsement thereof.

© 2011 Texas Instruments Incorporated

The platform bar and Code Composer Studio are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Note: For orderable part numbers, replace ‘TMS470’ with ‘S4’ and ‘TMS570’ with ‘S5’

TMS470M和TMS570——器件配置

TMS470M和TMS570——软件工具

开发套件

 注：如需获得可订购的产品型号，请用“S4”替代“TMS470M”，而用“S5”替换“TMS570”

采用Code Composer Studio™ 
IDE的编程及调试代码：

全功能调试程序• 
编译程序• 
链接程序• 
集成型闪存编程• 

HALCoGen：
高抽象级上的用户输入• 
图形库代码生成• 
简易型配置• 
新工程的快速启动• 

安全MCU演示：
安全功能演示• 
环境光演示• 
温度传感器演示• 
LED灯光展示• 
源代码可通过CCS查阅• 

其他软件和工具：

HET IDE• 
PLL计算器• 
ECC发生器工具• 
nowFlash闪存编程工具• 
实时操作系统 (RTOS) 支持• 

USB记忆棒开发套件：

TMS470M = • TMDX470MF066USB；TMS570 = TMDX570LS20SUSB
USB供电• 
板上USB XDS100v2 JTAG调试• 
板上SCI至PC串行通信• 
可使用选择信号引脚测试点• 

全功能开发套件：

TMS570 = TMDX570LS20SMDK• 
板上USB XDS100v2 JTAG调试• 
通过JTAG进行外部高速仿真• 
板上SCI至PC串行通信• 

CAN收发器• 
LED、温度传感器、光传感器• 
采用QFP封装的MCU• 

可使用信号引脚测试点• 
CAN、LIN和FlexRay收发器• 
LED、温度传感器、光传感器• 

ZHCT124



重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，
并有权随时中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息 , 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的
销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合TI 标准保修的适用规范。仅在TI 保证的范围内 , 且TI 认为有必要时才会使用测试或其它质
量控制技术。除非政府做出了硬性规定 , 否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关
的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的TI 知识产权中授予的直接
或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成从TI 获得使用这些产品或服务的许可、授
权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可，或是TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于TI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制
信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售TI 产品或服务时，如果存在对产品或服务参数的虚假陈述，则会失去相关TI 产品或服务的明示或暗示授权，且这是非法的、
欺诈性商业行为。TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

TI 产品未获得用于关键的安全应用中的授权，例如生命支持应用（在该类应用中一旦TI 产品故障将预计造成重大的人员伤亡），除
非各方官员已经达成了专门管控此类使用的协议。购买者的购买行为即表示，他们具备有关其应用安全以及规章衍生所需的所有专业
技术和知识，并且认可和同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由TI 提供，但他们将独力负责满足在关键安全应用中使用其产 品及TI
产品所需的所有法律、法规和安全相关要求。此外，购买者必须全额赔偿因在此类关键安全应用中使用TI 产品而对TI 及其 代表造成的损失。

TI 产品并非设计或专门用于军事/航空应用，以及环境方面的产品，除非TI 特别注明该产品属于“军用”或“增强型塑料”产品。只 有TI
指定的军用产品才满足军用规格。购买者认可并同意，对TI 未指定军用的产品进行军事方面的应用，风险由购买者单独承担，
并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

TI 产品并非设计或专门用于汽车应用以及环境方面的产品，除非TI 特别注明该产品符合ISO/TS 16949 要求。购买者认可并同意，
如果他们在汽车应用中使用任何未被指定的产品，TI 对未能满足应用所需要求不承担任何责任。

可访问以下URL 地址以获取有关其它TI 产品和应用解决方案的信息：

产品 应用

数字音频 www.ti.com.cn/audio 通信与电信 www.ti.com.cn/telecom

放大器和线性器件 www.ti.com.cn/amplifiers 计算机及周边 www.ti.com.cn/computer

数据转换器 www.ti.com.cn/dataconverters 消费电子 www.ti.com/consumer-apps

DLP® 产品 www.dlp.com 能源 www.ti.com/energy

DSP - 数字信号处理器 www.ti.com.cn/dsp 工业应用 www.ti.com.cn/industrial

时钟和计时器 www.ti.com.cn/clockandtimers 医疗电子 www.ti.com.cn/medical

接口 www.ti.com.cn/interface 安防应用 www.ti.com.cn/security

逻辑 www.ti.com.cn/logic 汽车电子 www.ti.com.cn/automotive

电源管理 www.ti.com.cn/power 视频和影像 www.ti.com.cn/video

微控制器 (MCU) www.ti.com.cn/microcontrollers

RFID 系统 www.ti.com.cn/rfidsys

OMAP 机动性处理器 www.ti.com/omap

无线连通性 www.ti.com.cn/wirelessconnectivity

德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com IMPORTANT NOTICE

邮寄地址： 上海市浦东新区世纪大道 1568 号，中建大厦 32 楼 邮政编码： 200122
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